
DIN モジュールボックス組立図 H53・HC53シリーズ　6サイズ

●組立手順

●分解手順

●部品名

ａ ①ボディーの爪部を②ベー
スに合わせ取り付ける。

①ボディー 1個
②ベース 1個
③ターミナルカバー 2個～6個(※1）

④前面パネル(※2) 1枚
⑤ホック 1個
⑥スプリング(※3) 1個
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ｂ-1②ベースの裏面に⑤ホッ
クを取り付ける。
(H53/HC53-1Mのみ)

ｂ-2⑥スプリングを差込む。
(H53/HC53-1Mのみ)

ｃ ②ベースの裏面に⑤ホッ
クを差込む。
(H53/HC53-2M以降
に適用)

1④前面パネルの端にマイナス
ドライバーを差込み取り外す。
(H53シリーズのみ）

3②ベース裏面より①ボディー
爪部の固定部にマイナスドラ
イバーを差込み取り外す。

4-2⑥ホックをスライドさせ取
り外す。(H53/HC53-
1MGのみ)

2 ③ターミナルカバーの溝部
にマイナスドライバーを差込
み取り外します。

ホックの外し方　
(H53/HC53-1MGのみ)
4-1⑥スプリングを取り外す。

ｄ ③ターミナルカバーを取り
付ける。

ｅ ④前面パネルを取り付け
る。(Ｈ53シリーズのみ)

ｆ 完成。 ホックの外し方
(H53/HC53-2MG以降)
5 ⑤ホックの爪部を押しながら
スライドさせ取り外す。

・ホックの取り付け方(H53/HC53-2MG以降）

※1)サイズにより使用個数が変わります。※2)H53シリーズのみ付属。
※3)H53/HC53-1Mのみ付属。

注-1)上記組立手順はH53シリーズで説明されています。注-2)HC53シリ
ーズの場合、手順1は除く。注-3)4-1,2はH53/HC53-1Mに適用。
注-4)5はH53/HC53-2M以降に適用。

注-1)上記組立手順はH53シリーズで説明されています。注-2)HC53シリ
ーズの場合、手順eは除く。注-3)ｂ-1,2はH53/HC53-1Mに適用。
注-4)ｃはH53/HC53-2M以降に適用。

①

・ホックの取り付け方(H53/HC53-1MGのみ)


